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ROHM公佈2022年度財報 營業額連續二年創新高 
SiC累計投資達5,100億日幣，產能提高35倍。2027年度挑戰2,700億日幣營業額 

半導體製造商ROHM（總公司：日本京都市）公佈了2022年度（2022年4月-2023年3月）的財報，詳細資

訊請參閱下列網頁： 

・Financial Report | IR Library | Investor Relations | ROHM Semiconductor

・Materials for Financial Results Briefing | IR Library | Investor Relations | ROHM Semiconductor

＜概要＞ 

・2022年度營業額達到5,078億日幣，連續二年刷新歷史記錄。

在車電和工控設備兩大核心領域進一步成長，加上有利的匯率環境，全年營業額同期比成長12.3%。

・由於營業額成長加上有利的匯率環境，營業利益同期比成長29.2%，達到923億日幣。

營業利益率為18.2%（同期比成長2.4%）。營收和淨利雙雙大幅成長。

・從國家和地區來看，歐美等海外市場亦進一步成長，海外營業額占比提升至43%（同期比成長3%）

・從市場別來看，LSI同期比成長14.6%，Discrete同期比成長12.8%。

LSI利益率超過20%，帶動了整體利益率的成長。

・由於車電市場的穩健成長，2023年度營業額預計同期比可成長6.3%，達到5,400億日幣。

・2022年度設備投資1,261億日幣，創下歷史新高。

為了實現企業中長期穩健成長，ROHM將積極進行投資，2023年度計畫投資1,600億日幣。

・在中期經營計畫（2021年度～2025年度）期間內，5年投資總額計畫將增加至6,000億日幣

https://www.rohm.com/investor-relations/library/financial-report
https://www.rohm.com/investor-relations/library/materials-for-financial-results-briefing
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此外，針對ROHM重點發展的SiC領域，相關資訊更新如下： 

 

・SiC銷售目標：2025年度目標上調為1,300億日幣（原目標：1,100億日幣），2027年度挑戰2,700億日幣 

  

・3年Pipeline金額（2025年度～2027年度的專案金額）增加至1兆7,800億日幣 

  

・為了實現中長期持續成長，ROHM將積極進行投資，累計投資計畫達5,100億日幣 

        因此預計至2030年度，生產能力將提高35倍（與2021年度相比）

 
 

 
 


